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Computer sempre più piccoli e per-
vasivi: questa la “mission” del grup-
po Eurotech, multinazionale quota-
ta in Borsa e specializzata nello svi-
luppo di sistemi embedded tecnolo-
gicamente all’avanguardia. Grazie
ai forti investimenti in ricerca e svi-
luppo e a un legame “privilegiato”
con il mondo accademico il gruppo
di Amaro conferma la sua forte pro-
pensione verso l’innovazione, arma
indispensabile per competere con
successo in  uno scenario macroe-
conomico globale sempre più com-
petitivo.
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